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Part no. / Part marked/ | Quality class/| Contact plating/ Capacitance value/ ) e .
Art.-Nr. / Bedruckung: Giitestufe: Kontakt Veredelung: Kapazitétswert: Technical specification/
24-003783 3 Gold flash over nickel Technische Daten:
Sodie e Working voltage/ 100 VDC
20 pin hard gold over min. 50 pin nickel
24-003782 2 20 piin Gold tiber min. 50 pin Nickel 870 pF + 20 % Betriebsspannung:
30 pin hard gold over min. 50 pin nickel H
24-003781 1 30 pin Gold iber min. 50 pin Nickel gturrin/t r?’:mkg/.t_ 5 A
24-003793 3 Gold flash over nickel rombeiastbarkeit:
gg/d Qber: Niékel ¥ TS Insulation resistance/ >1GQ
yin hard gold over min. 50 pin nickel i i .
D|| 24-003792 2 20 pin Gold dber min. 50 pin Nickel 830 pF £ 20 % Is?lat/onsu./wderstand.
24-003791 1 30 pin hard gold over min. 50 pin nickel Dielectric 424 \VDC
3 30 pin Gold iber min. 50 pin Nickel Withstanding Vo|tage/
24-003803 3 Gold flash over nickel Spannungsfestigkeit (DWV):
Gold tiber Nickel 5 5
24-003802 2 20 pin hard gold over min. 50 pin nickel | 1300 pF + 20 % Temperature -25°C..+105°C
B 20 pin Gold iiber min. 50 yin Nickel Working range/
30 pin hard gold over min. 50 pin nickel -
24-003801 1 30 pin Gold iber min. 50 uin Nickel UmgebulngStemperatur'
Capacitance value/ see table/
2484501 Kapafzztatswert: siehe Tabe//e
Mating cycles Quality class 1 = 500
22,101 (see table)/ Giitestufe 1
1933404 Steckzyklen Quality class 2 = 200
’ ' (siehe Tabelle): Glitestufe 2
16,56+0,1 Quality class 3 = 50
Glitestufe 3
13,82+0,1
PCB hole drillings .
(PCB top side)/ 11,05+0,1 Matenal_sl
Leiterplattenbohrbild Werkstoffe:
(Leiterplatten Oberseite) 8,280 Contact/ Cu alloy, Au over Ni
5,54+0,1 Kontakt: Contact tails pretinned/
= Kontaktspitzen verzinnt
2x @3,1+0,1 2,77+0,1 .
R 1 Insulator/ High temp. PA UL 94 V-0
‘ /_ Isolierkrper:
" b b - b b - b b b b 9 - O O & O & & ¢ @ Shell/ Steel, Sn over Ni
R i i R S TR SR SR S R S S e .
- = 37x @1 701 1 4+01 ‘ Threaded rear spacer/ Cu alloy, Sn over Ni
b1 E 0 i ’ | Gewinde-Abstandsbolzen:
< ;
T 41401 Sleeve/ Cu alloy, Sn over Ni
6.91+0.1 Hiilse:
9,68+0.1 Installation specification/
Montagedaten:
12,42+0,1
Solder parameter/
15,19+ 0,1 Létparameter:
17 96201 Solder preheat 100 °C for 30 sec./
’ ' temperature/ 100 °C fiir 30 Sek.
20,7 +0,1 Vorheiztemperatur:
Solder bath temperature/ 260 °C for 5 sec./
23,47+01 Létbadtemperatur: 260 °C fiir 5 Sek.
63,5+0,13 Recommended torque max. 6 in.LB/
value for thread/ max. 67 Ncm
Empfohlenes Drehmoment
69,39 +0 2 flir Gewinde:
63,5+0,13
54,94 *392
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g Threaded rear spacer/
Gewinde-Abstandsbolzen
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4-40 UNC -
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‘5‘@ dim.inmm | D-SUB C-Filter Female 37pos. Solder pin straight
with threaded rear spacer
i B SUB C-Filter Buchsenleiste 37pol. Lotstift gerad
s:fwn/ 09.03.2022 Bb D- -Fi ?r uclsen eiste 37pol. Létstift gerade
;‘,’,Ed'/ 22032022 pyP— mit Gewinde-Abstandsbolzen
scale/Mastab:
dwg no / DIN-
. i ®
Index:  a Original - "\I.I-’ Zo-nr.: 24K1A2210 A3
RoHS compliant/ konform “’ 171
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